


















专利名称(译) 电致发光材料

公开(公告)号 US20050052121A1 公开(公告)日 2005-03-10

申请号 US10/935439 申请日 2004-09-08

[标]申请(专利权)人(译) 富士摄影胶片公司

申请(专利权)人(译) 富士胶片有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 YAMASHITA SEIJI

发明人 YAMASHITA, SEIJI

IPC分类号 H05B33/14 C09K11/08 C09K11/54 C09K11/56 C09K11/58 C09K11/70 C09K11/74 H05B33/26

CPC分类号 H05B33/14 C09K11/584

优先权 2003315431 2003-09-08 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种半导体颗粒，其通过在500℃至1,500℃的温度下烘焙而形成，通过
液相法形成并且具有0.15μm或更大的初级颗粒的平均等效球直径的颗粒;
荧光体颗粒，其含有半导体颗粒作为基材;和电致发光器件，其具有包含
荧光体颗粒的发光层，介电层和将电子发光层和电介质层夹在电极之间
的一对电极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/dc7cf4e1-6c9f-43c4-b3c9-c0a306b7f813
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http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050052121%22.PGNR.&OS=DN/20050052121&RS=DN/20050052121

